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Komponentinbéddat flerskiktskretskort och dess tiliverkningsfdrfarande

(67) Tiivistelma - Sammandrag

Sisadnrakennetulla komponentilla varustettu monikerroksinen painettu kytkenta levy ja sen valmistusmenetelma. SisdAnrakennetulla
komponentilla varustettu monikerroksinen painettu kytkentalevy, johon kuuluu: ensimméinen kytkentélevy (10), jonka sisaén kompo-
nentti on sijoitetty; vélikerros (30), joka on kerrostettu ensimmaisen kytkentélevyn péille ja jonka lapi tydntyy ainakin yksi johtava
ulkonema (32) kohdakkain ensimmaiseen kytkentilevyyn muodostetun kytkentikuvion (12) kanssa; toinen kytkentilevy (20), joka on
kerrostettu vélikerroksen (30) padlle ja jonka pintaan on muodostettu kytkentikuvio (22) kohdakkain johtavan ulkoneman (32) kanssa,
voi myotivaikuttaa pienempien ja funktionaalisampien elektronisten tuotteiden muodostamiseen ja vaimistamalla erillisesti sisdanra-
kennetuilla komponenteilla varustettuja kytkent levyja ja kerrostamalla sitten néimé yhdessé niiden véliin sijoitetiujen vélikerrosten
kanssa voidaan kunkin kytkentilevyn virhestatus tarkistaa etukéiteen samalla kun tAt3 lahestymistapaa voidaan kiyttia olemassa ole-
vien pinta-asennusl&hestymistapojen yhteydessa tehoilisen asennusalan suurentamiseksi.

Flerskiktig tryckt ledningskort med inbyggd komponent och férfarande for dess framstélining. Det flerskiktiga tryckta ledningskortet med
inbygad komponent uppvisar: ett fGrsta ledningskort (10), innanfor vilket komponenten anordnats; ett mellanskikt (30), som skiktats pa
det forsta ledningskortet och genom vilket tminstone en ledande utskjutning (32) stricker sig mitt 16r en i det forsta ledningskortet
formad kopplingsfigur (12); ett andra ledninggkort (20), som &r skiktat p4 mellanskiktet (30) och pa vars yta en kopplingsfigur (22)
anordnats mitt for den ledande utskjutningen (32), kan medverka till formningen av mindre och funktionellare elektroniska produkter och
genom att framstélla med inbyggda komponenter férsedda ledningskort och darefter beldgga dessa tillsammans med de mellanliggande
mellanskikten kan varje ledningskorts felstatus granskas pa férhand samtidigt som defta tillvdgagangssatt kan anvandas i samband med
existerande ytmonteringstilldmpningar for att 6ka den effektiva monteringsarean.
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